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内容概要

　　本书是中等职业教育国家规划教材，根据2001年教育部颁布的中等职业学校重点建设专业（电子
与信息技术专业）教学指导方案编写，同时参考了有关行业的职业技能鉴定规范及中级技术工人等级
考核标准。
全书共分八章，包括基础知识、电子设备的防护设计（气候防护、热设计、减振缓冲和电磁屏蔽）、
电子设备的元器件布局与装配、印制电路板的结构设计及制造工艺、电子设备的整机装配与调试、电
子产品技术文件和计算机辅助工艺过程设计、电子产品的微型化结构和整机结构。
本书可作为中等职业学校电子信息类专业教材，也可作为相关行业岗位培训及工程技术人员参考。
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